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‘mhaiaie, Hispack,
grganizado par Fira de
Barcelona, yva tiens
reservadgs mas e 51.000
metras cuatdrados nelos,
et es, 1 5,2% mds que
1a superdicie lolal ocapada
&n su iltima edicion
calebrada en 2003, A
finales de octubre, 700
empresas directas —114
de elias exiranjeras— ya
hiahian confirmade su
participacion en la mayor
feria de envase y embalaje
tie kspafia une st celebrard
del 27 al 31 de marzo fe
2008 e of recinio Gran Uia
te Fira te Barcelona.

packaging

A cinco meses (e la celebracion

Hispack 2006 supera en un 3% la
superficie de Ia ultima edicion

1 salén espera reunir a 800

expositores directos a tra-

vés de los cuales estaran re-

presentadas mas de 2.600

empresas. De continuar el
ritmo de contratacion, Hispack 2006
registrard notables incrementos tanto
de participacion de expositores como
de superficie contratada, que la orga-
nizacion calcula en un 10 y un 15
por ciento, respectivamente. El salon
preve superar los 35.000 visitantes
profesionales.

Para los organizadores la interna-
cionalizacion es uno de los principa-
les ejes de actuacion en esta edicion.
El salén quiere convertirse en un re-
ferente para los mercados naturales
de exportacion del sector y, al mis-
mo tiempo, en punto de atraccion
de mercados potenciales que incre-
menten la dimensién de la feria. En
este sentido la campaia de promo-
cion internacional esta dando sus
frutos. A finales de octubre, 114 em-
presas extranjeras, de 18 paises, ha-
bian confirmado su participacién
como expositores directos, o lo que
es lo mismo, con sfwad en Hispack
2006. Esta cifra, a falta de cinco me-
ses para la celebracion del salon,
iguala el nimero total de exposito-
res directos extranjeros de la edicién
de hace tres anos.

Congresos, conferencias y
jornadas

En el apartado de actividades del
congreso, Hispack acogerd, por pri-
mera vez, el Primier Encuentro Hispack
de Investigacion y Desarroflo en Envases
y Esmmbalajes, que se celebrara los dias
28 y 29 de marzo en el recinto Gran
Via de Fira de Barcelona. Fste congre-

La PLV, mayor protagonismo

| sector de la publicidad en el lugar de venta [PLV) gana protagonismo en His-

pack 2006. En esta edicion las empresas de PLV contaran con una presen-
cia destacada dentro del Salén Internacional del Embalaje desde el que mostraran
la amplia gana de posibilidades comunicativas que ofrece esta herramienta dg
marketing a diferentes sectores de demanda. Las materias primas utilizadas ca-
da dia son mejores, lo que multiplica las aplicaciones y transformaciones de la
PLV. La personalizacion, la mayor calidad de a presentacion, el diserio, la rapida
respuesta productiva de las empresas de esta especialidad y los precios competi-
tivos hacen de esta especialided un medio a tener muy en cusnta.

Dentro de las actividades paralelas del salon, la Agrupacion de Disefiadores y
Fabricantes de Material de Publicidad en el Lugar de Venta (ADIFA-PLV), seccian
sectorial de Graphispack Asociacion, organizaréd en Hispack una jornada sohre
publicidad en el lugar de venta. Asimismo los Premios Liderpack premiaran tami-
bén las mejores creaciones de PLV que se realizan en Espaa.
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so cientifico de caracter internacional

serd un punto de encuentro entre in-
vestigadores y técnicos para presentar
y debatir los altimos avances en ma-
teriales barrera aplicados a la tecnolo-
gia de envases y embalajes.

El salén contard con la presencia
de expertos internacionales proce-
dentes de Japén, EE UU y varios pai-
ses de la Union Europea.

Por su parte Innopack Fundacio
Privada y BCD Barcelona Centre de
Disseny, en colaboracion con Ap-
plus+, Centre Catala del Plastic, ESA-
DE, Pro-Cart6n Espafia y CIDEM, or-
ganizan en el marco del salén una
jornada bajo el titulo Zmovacion, dise-
Ao y certificacion. tres ejes fundamenta-

El Salon Internacional del
Embalaje esta cerrando un
completo programa de
actividades paralelas fue
muestran las vertientes
cientifica, econdmica, formativa,
social y cuttural del *packaging'.
Enire ellas destacan los Premios
Liderpack; los Encuentros
Hispack de Investigacidn y
Desarrollo en Envase y Embalaje;
diferentes conferencias y
jornadas; la actualizacidn del
Libro Blanco del sector o Ia
exposicion "Food & Pack'

les en la cadena del packaging.

Como viene siendo habitual,
Hispack también celebrard una con-
ferencia magistral centrada en as-
pectos del envase como elemento
de marketing y comunicacion a car-
go de un reconocido experto inter-
nacional en la materia. Asimismo,
en colaboracién con Graphispack
Asociacién, Hispack desarrollara
nuevamente la fornada Joven del
Packaging dirigida a varios colecti-
vos de estudiantes.

Cabe recordar que numerosas aso-
ciaciones y entidades sectoriales
aprovechan el salén para la celebra-
cién de congresos, jornadas, semina-
rios y encuentros de sus asociados.
Por el momento, AECOC celebrard en
el salon un seminario centrado en las
aplicaciones de la etiqueta por radio-
frecuencia (RFID). El programa de
conferencias a cargo de las asociacio-
nes se ira ampliando en las préximas
semanas. Asimismo se presentara la
tercera edicion del Libro Blanco del
Envase y Enibalaje.

Premios Liderpack y
exposicion ‘Food & Pack’

Durante el salon se entregaran los
premios del Concurso Nacional de
Envase y Embalaje, Premios Lider-
pack, galardones de la industria del
packagingy la PLV en Espana. Estos
premios permiten a los trabajos gana-
dores representar a nuestro pais en el
concurso mundial de los WorldStars.
La decisidn del jurado se hara publica
a finales de este afio. La exposicién
de los trabajos ganadores y el acto de
entrega de premios se realizara du-
rante el primer dia del salon.

Como principales novedades, los
Premios Liderpack, con periodicidad
bienal desde sus origenes, adquieren
a partir de esta edicion cardcter
anual,

Finalmente, Hispack ampliara su
ciclo de exposiciones Pack: Historia,
Cultura y Memoria del Packaging con
una nueva muestra, titulada Food &
Pack, que 1epasa los beneficios intro-
ducidos por el packaging en el mundo
de la alimentacién. Esta exposiciéon
se enmarca dentro del programa ofi-
cial de actos del Ano de la Alimenta-
cion, la Cocina y la Gastronomia que
se celebra en Catalufia de marzo de
2005 a marzo de 2006. O
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